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(54) SMD-Klemme sowie SMD-Klemmenanordnung
(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine SMD-Klemme

(2), insbesondere SMD-Anschluss- oder SMD-
Verbindungsklemme, aufweisend einen Kontaktkdrper
(3) mit einem Klemmkorper (30) mit einer Klemmstelle
(K) zur Befestigung eines elektrischen Leiters in einer
Einsteckrichtung (E), und einem sich in einer Ebene
(X) erstreckenden, fladchigen Anschlussbereich (31)
zur Oberflichenmontage der SMD-Klemme (2) auf
einer Leiterplatte (L), sowie eine Isolationswand (4),
welche sich entlang wenigstens eines Teils des
Kontaktkdrpers (3) beziiglich der Einsteckrichtung (E)
seitlich begrenzend derart erstreckt, um auf einer dem
Kontaktkdrper (3) abgewandten Seite der Ebene (X)
mit einem Vorsprungabschnitt (40) vorzustehen.
Ebenso betrifft die Erfindung eine entsprechende
SMD-Klemme mit zZwei entsprechenden
Kontaktkdrpern (3), wobei sich die Anschlussbereiche
(31) aller Kontaktkorper (3) in derselben Ebene (X)
erstrecken, und wobei zwischen jeweils zwei
benachbarten Kontaktkérpern (3) eine wenigstens
einen Teil der Kontaktkorper (3) seitlich trennende
Isolationswand (4) derart erstreckt, um auf einer den
Kontaktkdrpern (3) abgewandten Seite der Ebene (X)
mit einem Vorsprungabschnitt (40) vorzustehen.
Ebenso  Dbetrift die Erfindung eine SMD-
Klemmenanordnung (1) mit Leiterplatte (L) und darauf
oberflichenmontierter SMD-Klemme gem3R der
Erfindung.
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Beschreibung

SMD-KLEMME SOWIE SMD-KLEMMENANORDNUNG

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine SMD-(surface-mounted device; oberflachenmon-
tiertes Bauelement)-Klemme, insbesondere eine SMD-Anschlussklemme oder SMD-Verbin-
dungsklemme sowie eine die SMD-Klemme aufweisende SMD-Klemmenanordnung, welche zu-
dem eine Leiterplatte aufweist, auf der die SMD-Klemme(n) oberflachenmontiert vorgesehen
ist/sind.

[0002] Aus dem Stand der Technik sind Anschlussklemmen bzw. Verbindungsklemmen hinlang-
lich bekannt. Diese kénnen einerseits lose bereitgestellt werden und bei Bedarf bspw. mittels
Verbindungselementen (bspw. Schnapper, Schrauben, Adapter, etc.) befestigt werden. Auch ist
es denkbar, diese Klemmen auf einer Leiterplatte vorzusehen. Dies bspw. mittels Durchsteck-
montage (through-hole technology; THT), bei der Drahtanschliisse (L6tpins) der Klemme durch
Kontaktlécher in der Leiterplatte gesteckt und dann riickseitig mit einer Leiterbahn der Leiterplatte
verltet werden. Alternativ bspw. auch mittels Oberflachenmontage (surface-mounted techno-
logy; SMT), bei der das Bauelement als oberflachenmontiertes Bauelement (surface-mounted
device; SMD) mittels flachiger Anschlussbereiche (Kontaktfahnen) direkt auf Seiten des Bauele-
ments auf der Leiterplatte flach aufliegend verltet werden.

[0003] Beispielsweise bei der Verwendung derartiger Klemmen fiir den Netzbereich aber auch
fir andere Einsatzzwecke bestehen unterschiedliche hohe Anforderungen an die gegebene Luft-
und Kriechstrecke. Um diese einzuhalten, miissen die stromfiihrenden Komponenten, mithin also
auch die Kontaktkdrper der jeweiligen Klemme, entsprechend seitlich beabstandet sein. Durch
das Vorsehen zusatzlicher isolierender Komponenten oder Strukturen zwischen den stromfiih-
renden Komponenten kann die Luft- und Kriechstrecke erhéht werden. Beispielsweise bei Leiter-
platten mit in Durchsteckmontage vorgesehenen Klemmen war es bekannt, zwischen den jewei-
ligen Kontaktelementen der Klemmen Abschnitte eines lbergeordneten, isolierenden Baugrup-
pengehduses (bspw. ein Leuchtengehduse) ragen zu lassen, um (ber diese eine isolierende
rdumliche Trennung der riickseitig vorgesehenen Lotverbindungen zu erreichen. Eine derart ge-
staltete Trennung ist jedoch fiir SMD-Klemmen ungeeignet, da die Kontaktbereiche zwischen
Klemme und Leiterplatte von der Klemme selbst abgedeckt sind und somit die Zuganglichkeit
dieser Kontaktbereiche bspw. fiir ein Gibergeordnetes Baugruppengehause nicht gegeben ist. In-
sofern werden insbesondere bei SMD-Klemmen deren stromflihrende Komponenten seitlich von-
einander derart weit beabstandet vorgesehen, wie es entsprechend geforderte Luft- und Kriech-
strecken verlangen. Die Breite eines solchen Aufbaus hangt also nicht zuletzt von der geforderten
Luft- und Kriechstrecke ab, welche sich mit zunehmender Anzahl an Polen eines mehrpoligen
Klemmenaufbaus entsprechend potenziert, was wiederum eine Mindest-Leiterplattenbreite bei
geforderter Polanzahl oder eine begrenzte Polanzahl bei einer geforderten Maximalbreite der
Leiterplatte zur Folge hat.

[0004] Es ist somit eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine SMD-Klemme sowie eine ent-
sprechende SMD-Klemmenanordnung bereitzustellen, welche unter Einhaltung gewlnschter
Luft- und Kriechstrecken eine mdglichst kompakte Bauweise ermdglichen.

[0005] Diese Aufgabe wird durch den Gegenstand der unabhangigen Anspriiche geldst. Die ab-
héngigen Anspriiche bilden den zentralen Gedanken der vorliegenden Erfindung in besonders
vorteilhafter Weise weiter.

[0006] Gemal einem ersten Aspekt betrifft die vorliegende Erfindung eine SMD-Klemme, insbe-
sondere eine SMD-Anschlussklemme oder SMD-Verbindungsklemme. Die SMD-Klemme weist
einen Kontaktkdrper auf. Der Kontaktkérper wiederum weist einen Klemmkérper mit einer Klemm-
stelle zur Befestigung eines elektrischen Leiters in einer Einsteckrichtung auf. Ferner weist der
Kontaktkdrper einen sich in einer Ebene erstreckenden, flachigen Anschlussbereich zur Oberfla-
chenmontage der SMD-Klemme auf einer Leiterplatte auf. Die SMD- Klemme weist des Weiteren
eine Isolationswand auf, welche sich entlang wenigstens eines Teils des Kontaktkdrpers (vor-
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zugsweise wenigstens des Klemmkérpers) bezlglich der Einsteckrichtung seitlich begrenzend
derart erstreckt, um auf einer dem Kontaktkérper abgewandten Seite der Ebene mit einem Vor-
sprungabschnitt (also ein Vorsprungwandabschnitt bzw. Vorsprungisolationswandabschnitt) vor-
zustehen. Letzteres insbesondere, um eine Luft- und Kriechstrecke zweier identischer seitlich
bezliglich der Einsteckrichtung in Reihe nebeneinander angeordneter SMD-Klemmen gegentiber
vergleichbaren SMD-Klemmen ohne derartigen Vorsprungabschnitt zu verlangern.

[0007] Die SMD-Klemme tragt somit ein Luft- und Kriechstrecken verlangerndes Element (nam-
lich die sich in den Vorsprungabschnitt verldngerte Isolationswand, welche folglich auch einen
Wandabschnitt bildet) mit, welches bei Montage mehrerer solcher SMD-Klemmen nebeneinander
in Reihe automatisch zwischen diesen bereitgestellt wird. Somit kann auch bei erschwerter Zu-
ganglichkeit der SMD-Klemmen im Anschlussbereich in sicherer Weise eine Luft- und Kriechstre-
cken verlangernde MaBnahme vorgesehen werden, sodass auch mehrere solcher SMD-Klem-
men nebeneinander in Reihe besonders kompakt angeordnet werden kénnen.

[0008] Die SMD-Klemme kann des Weiteren eine weitere Isolationswand aufweisen, welche den
Kontaktkdrper in einer bezlglich dem Kontaktkérper der Isolationswand abgewandten Seite seit-
lich begrenzt, wobei sich die weitere Isolationswand ebenso entlang wenigstens eines Teils des
Kontaktkorpers (vorzugsweise wenigstens des Klemmkorpers) beziglich der Einsteckrichtung
seitlich begrenzend derart erstreckt, um auf einer dem Kontaktkérper abgewandten Seite der
Ebene mit einem weiteren Vorsprungabschnitt (also ein vergleichbarere Vorsprungwandabschnitt
bzw. Vorsprungisolationswandabschnitt) vorzustehen. Mithin steht also der Vorsprungabschnitt
sowie der weitere Vorsprungabschnitt dann zur selben Seite beziiglich der Ebene als Wandab-
schnitt vor und bilden somit beidseits des Kontaktkdrpers eine entsprechende Luft- und Kriech-
strecken verlangernde MaBnahme.

[0009] GemaB einem weiteren Aspekt betrifft die vorliegende Erfindung ferner eine SMD-
Klemme, insbesondere eine SMD-Anschlussklemme oder SMD-Verbindungsklemme, welche
wenigstens zwei oder mehr Kontaktkdrper aufweist. Die Kontaktkdrper wiederum weisen jeweils
einen Klemmkérper mit einer Klemmstelle zur Befestigung eines elektrischen Leiters in einer Ein-
steckrichtung sowie einen sich in einer Ebene erstreckenden, flachigen Anschlussbereich zur
Oberflachenmontage der SMD-Klemme auf einer Leiterplatte auf. Die Anschlussbereiche wenigs-
tens eines, mehrerer oder aller Kontaktkdrper erstrecken sich bevorzugt im Wesentlichen in der-
selben Ebene. Zwischen jeweils zwei benachbarten Kontakikdrpern (also zwischen zweien bzw.
jeweils allen benachbarten Kontaktkdrpern) erstreckt sich eine wenigstens einen Teil der Kon-
taktkorper (vorzugsweise wenigstens deren Klemmkarper) seitlich trennende Isolationswand der-
art, um auf einer diesen Kontaktkérpern abgewandten Seite der Ebene mit einem Vorsprungab-
schnitt (also ein Vorsprungwandabschnitt bzw. Vorsprungisolationswandabschnitt) vorzustehen.
Letzteres insbesondere, um eine Luft- und Kriechstrecke jeweils zweier benachbarter Kontakt-
koérper der SMD-Klemme im Vergleich zu solchen Kontaktkdrpern einer SMD-Klemme ohne der-
artige Vorsprungabschnitte zu verlangern.

[0010] Mithin wird eine SMD-Klemme bereitgestellt, welche mehrere Kontaktkérper aufweist, wo-
bei zwei benachbarte bzw. jeder Kontaktkdrper seitlich von dem jeweils benachbarten Kontakit-
korper derart elekirisch isoliert sind/ist, indem eine die Isolierung bereitstellende Isolationswand
zudem von der vorbeschriebenen Ebene vorragt, um somit eine Luft- und Kriechstrecke zwischen
den so benachbarten Kontaktkdrpern beziglich einer SMD-Klemme zu verlangern, in der die Vor-
sprungabschnitte nicht vorgesehen waren. Auf diese Weise kann die SMD-Klemme die Luft- und
Kriechstrecken verlangernden MaBnahmen (namlich die sich in den Vorsprungabschnitt verlan-
gerte Isolationswand, welche folglich auch einen Wandabschnitt bildet) direkt selbst mitbringen,
sodass bei einer Montage derselben diese automatisch breitgestellt werden. Je nach Ausgestal-
tung des Vorsprungabschnitts kann so eine entsprechende Luft- und Kriechstrecke bereitgestellt
werden, in Abhangigkeit derer sowie der gegebenen elektrischen Anforderungen eine besonders
kompakte, da seitlich eng aneinander liegende Bereitstellung der Kontaktkorper moglich ist; dies
ungeachtet einer erschwerten Zuganglichkeit der SMD-Klemme in den Anschlussbereichen.

[0011] Die Einsteckrichtungen der Kontaktkdrper sind bevorzugt parallel zueinander ausgerich-
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tet. Somit kann eine besonders kompakt bauende und einfach zu bedienende SMD-Klemme be-
reitgestellt werden. Dabei kann sich die Einsteckrichtung der einfachen SMD-Klemme geman
dem ersten Aspekt bzw. die Einsteckrichtungen der SMD-Klemme geman dem zweiten Aspekt
entsprechend parallel zur Ebene erstrecken bzw. ausgerichtet sein, was zu einer besonders kom-
pakten Ausgestaltungsform sowie ebenso einer kompakten Bedienbarkeit flihren kann, da die
entsprechenden elektrischen Leiter flach in der Ebene der entsprechenden SMD-Klemme zuge-
fihrt werden kénnen.

[0012] Die Kontaktkdrper kénnen bezliglich der Einsteckrichtungen seitlich in Reihe nebeneinan-
der angeordnet sein und dabei bevorzugt parallel zur Ebene verteilt sein. Auf diese Weise kann
eine SMD-Klemme mit beliebig vielen seitlich nebeneinander angeordneten Kontaktkérpern und
somit in besonders kompakter Weise bereitgestellt werden. Aufgrund der zur Ebene parallel ver-
teilten Anordnung ist die Verwendung von Gleichteilen fiir die Kontaktkérper besonders einfach
gegeben, da diese dann bspw. die Anschlussbereiche in gleicher Weise zur Oberflachenmontage
bereitstellen, was wiederum eine Anschlussmdglichkeit Gber die so bevorzugt in derselben Ebene
bereitgestellten Anschlussbereiche einfach erméglicht.

[0013] Die SMD-Klemme kann ferner wenigstens eine weitere Isolationswand aufweisen, welche
wenigstens einen, oder wenigstens zwei weitere Isolationswande, welche wenigstens beide au-
Bere Kontaktkdrper der in Reihe angeordneten Kontaktkdrper an eine beziiglich dem Kontaktkor-
per der Isolationswand abgewandten Seite seitlich begrenzt/begrenzen, wobei sich die weitere
Isolationswand ebenso entlang wenigstens eines Teils des zugeordneten Kontaktkérpers (vor-
zugsweise des zugeordneten Klemmkdrpers) bezliglich der Einsteckrichtung seitlich begrenzend
derart erstreckt, um auf einer dem Kontaktkdrper abgewandten Seite der Ebene mit einem wei-
teren Vorsprungabschnitt vorzustehen. Die Bereitstellung wenigstens einer weiteren Isolations-
wand mit weiterem Vorsprungabschnitt an einer Seite der SMD-Klemme ermdglicht es, eine
SMD-Klemme bereitzustellen, welche in beliebiger Anzahl in Reihe nebeneinander mit anderen
gleichartigen SMD-Klemmen kombiniert werden kann, wobei die SMD-Klemme gleichzeitig eine
Trennwand zu eben der benachbarten SMD-Klemme gleich mitbringt. Bei beidseits gegeniliber-
liegender Anordnung einer entsprechenden weiteren Isolationswand mit weiterem Vorsprungab-
schnitt kann es ferner ermdglicht werden, ungeachtet der Ausgestaltung benachbarter elektri-
scher Bauteile zu diesen eine die Luft- und Kriechstrecke verlangernden MaBnahme direkt mit-
zubringen.

[0014] Die Isolationswande, also die Isolationswénde bevorzugt einschlieBlich der weiteren Iso-
lationswande, sind bevorzugt parallel zueinander ausgerichtet. Insofern kann eine weitestgehend
symmetrische Ausgestaltung der miteinander verbundenen Kontaktkérper bereitgestellt werden.
Dies ermdglicht einerseits eine einfache Herstellung der SMD-Klemme. Zudem kann eine klare
und sichere Abgrenzung der Kontaktkdrper mittels entsprechender isolierender Mal3nahmen ein-
fach bereitgestellt werden. AuBerdem bietet die parallele Ausgestaltung eine besonders kom-
pakte Bauform einer entsprechenden SMD-Klemme.

[0015] Wenigstens die weiteren Vorsprungabschnitte und bevorzugt die gesamte weitere Isolati-
onswand kann bevorzugt in Richtung quer zu ihrer Erstreckungsrichtung oder quer zur Einsteck-
richtung des zugeordneten Kontaktkérpers gesehen schmaler als und vorzugsweise halb so breit
wie die oder eine der Isolationswande oder wenigstens deren Vorsprungabschnitte ausgebildet
sein. Auf diese Weise kdnnen die auBBenliegenden Wandbereiche der Klemme schmaler ausge-
bildet werden, so dass sich bei in Reihe angeordneten gleichartigen Klemmen eine kombinierte
Breite der Isolationswénde im Bereich zwischen den Klemmen ergibt. Somit kann eine ausrei-
chende Luft- und Kriechstrecke bei besonders kompakter Bauform auch im Anlagebereich zwi-
schen zwei benachbart vorgesehen Klemmen ermdglicht werden.

[0016] Die Isolationswand/Isolationswande, vorzugsweise ebenso die weitere(n) Isolationswand
Isolationswande, kann/kénnen sich bevorzugt derart erstrecken, dass sie sich entlang wenigstens
des Teils des zugeordneten Kontaktkdrpers erstrecken, welcher sich quer zur Einsteckrichtung
und parallel zur Ebene am weitesten seitlich nach auBen - als zur Isolationswand hin - erstreckt.
Insofern kann die Isolationswand an einem bevorzugten Bereich zur Verlangerung einer Luft- und
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Kriechstrecke der SMD-Klemme vorgesehen werden.

[0017] Die Isolationswand/Isolationswéande, vorzugsweise ebenso die weitere(n) Isolations-
wand/Isolationswande, kann/kénnen sich in Einsteckrichtung entlang des gesamten ihr/ihnen be-
nachbarten Klemmkdrpers oder Kontaktkorpers erstrecken, vorzugsweise bezlglich der Ein-
steckrichtung in und/oder entgegen der Eisteckrichtung tiber den Klemmkdorper und weiter bevor-
zugt den gesamten Kontaktkérper vorstehen. Auf diese Weise kann die Luft- und Kriechstrecke
in beliebiger Weise eingestellt werden.

[0018] Der Anschlussbereich erstreckt sich bevorzugt im Wesentlichen parallel zur jeweiligen
Einsteckrichtung. Insofern kann eine quer zur Einsteckrichtung gesehen kompakte Bauform der
jeweiligen Kontaktkdrper und somit der SMD-Klemme insgesamt erzielt werden.

[0019] Jeder der Klemmkérper kann einen Kontaktrahmen sowie eine darin gehaltene Klemmfe-
der zum bevorzugt werkzeuglosen und ferner bevorzugt |6sbaren Aufnehmen eines in Einsteck-
richtung eingefiihrten elektrischen Leiters aufweisen. Mittels eines solchen Klemmkdérpers wird
ein einfacher und im Grundaufbau bekannter Anschluss eines elektrischen Leiters erméglicht.

[0020] Die SMD-Klemme kann ferner ein Isolationsgehause aufweisen, in welchem der oder die
Kontaktkdrper wenigstens teilweise aufgenommen sind. Zur Ermdglichung eines Anschlusses der
SMD-Klemme auf einer Leiterplatte liegen hierzu die Anschlussbereiche bezliglich des Isolati-
onsgehauses nach AuBen frei. Die Isolationswand/Isolationswande und ferner vorzugsweise die
weitere(n) Isolationswand/Isolationswande kénnen gemanR einer bevorzugten Ausgestaltungs-
form integral mit dem Isolationsgehause ausgebildet sein. Somit kann die Isolationswand in ein-
facher Weise mit einem die Kontaktkérper aufnehmenden Isolationsgehause integral ausgebildet
werden, was die Herstellung der Isolationsbereiche und somit der SMD-Klemme insgesamt ver-
einfacht.

[0021] GemaB einem weiteren Aspekt betrifft die vorliegende Erfindung ferner eine SMD- Klem-
menanordnung. Diese weist wenigstens eine der erfindungsgeméaBen SMD-Klemmen auf. Zudem
weist die SMD-Klemmenanordnung ferner wenigstens eine Leiterplatte mit dem Anschlussbe-
reich der SMD-Klemme korrespondierender Anschlussstelle bzw. den Anschlussbereichen der
SMD-Klemme korrespondierenden Anschlussstellen, liber die die SMD- Klemme(n) mit der Lei-
terplatte in Oberflachenmontage verbunden sind, wobei die Leiterplatte je Vorsprungabschnitt
(also je Vorsprungabschnitt und, wenn vorhanden, ferner je weiterem Vorsprungabschnitt) eine
Ausnehmung aufweist, in welche der jeweilige Vorsprungabschnitt hineinragt.

[0022] Indem eine entsprechende Ausnehmung in der Leiterplatte bereitgestellt ist, kann die
SMD- Klemme in flacher und kompakter Weise auf der Leiterplatte in oberflachenmontierter
Weise vorgesehen werden, wahrend gleichzeitig die Luft- und Kriechstrecke verlangernden Maf3-
nahmen, namlich die Vorsprungabschnitte, sicher und automatisch bereitgestellt werden. Mithin
beeintrachtigen folglich die Vorsprungabschnitte die Montage der SMD-Klemme auf der Leiter-
platte nicht.

[0023] Die Ausnehmung bzw. Ausnehmungen sind bevorzugt als Durchgangséffnungen ausge-
bildet, durchgreifen also die Leiterplatte insbesondere quer zu ihrer in der Regel flachigen Erstre-
ckungsrichtung. Der oder die Vorsprungabschnitte ragen dann bevorzugt wenigstens teilweise in
die jeweilige Durchgangs6ffnung hinein oder durchragen die Leiterplatte via die Durchgangséff-
nung vollstandig. Die Bereitstellung einer entsprechenden Durchgangséffnung ermdglicht die
Verwendung erfindungsgemaner SMD-Klemmen mit beliebig weit beziiglich der Ebene vorste-
henden Vorsprungabschnitten, sodass eine entsprechend geforderte Luft- und Kriechstrecke in
beliebiger Weise durch Ausgestaltung der Isolationswand bereitgestellt werden kann. Mittels ei-
ner solchen Leiterplatte kdnnen auch SMD-Klemmen geman der Erfindung mit unterschiedlich
weit vorragenden Vorsprungabschnitten vorgesehen bzw. kombiniert werden.

[0024] Weitere Ausflihrungsbeispiele und Vorteile sowie Merkmale der vorliegenden Erfindung
werden nun anhand der Figuren der begleitenden Zeichnungen beschrieben. Es zeigen:
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[0025] Fig. 1 eine Vorderansicht einer erfindungsgemaBen SMD-Klemmenanordnung mit ei-
ner SMD- Klemme gemal einem ersten Ausfiihrungsbeispiel der vorliegenden

Erfindung,
[0026] Fig. 2 eine Seitenansicht der SMD-Klemmenanordnung gemaf Fig. 1,
[0027] Fig. 3  eine Draufsicht der SMD-Klemmenanordnung geman Fig. 1,
[0028] Fig. 4 eine perspektivische Unteransicht der SMD-Klemmenanordnung geman Fig. 1,
[0029] Fig. 5 eine Leiterplatte der SMD-Klemmenanordnung gemaf Fig. 1,
[0030] Fig. 6  eine perspektivische Unteransicht der erfindungsgemanen SMD-Klemme geman

Fig. 1,
[0031] Fig. 7 eine Vorderansicht der SMD-Klemme gemaf Fig. 6,

[0032] Fig. 8 eine perspektivische Unteransicht einer SMD-Klemme geman einem weiteren
Ausfiihrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung, und

[0033] Fig. 9 eine Vorderansicht der SMD-Klemme gemaf Fig. 8.

[0034] Die Figuren 1 bis 4 zeigen eine SMD-Klemmenanordnung 1 geman der vorliegenden Er-
findung.

[0035] Die SMD-Klemmenanordnung 1 weist dabei wenigstens eine - hier zwei - erfindungsge-
maBe SMD-Klemmen 2 auf. Die SMD-Klemmen 2 bilden einen eigenstandigen Bestandteil der
vorliegenden Erfindung und werden im Folgenden naher beschrieben.

[0036] Die Figuren 1 bis 4 sowie 6 und 7 zeigen eine SMD-Klemme 2 gemaf einem ersten Aus-
fihrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung. Die Figuren 8 und 9 zeigen eine SMD-Klemme 2
geman einem zweiten Ausfiihrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung. Bei der erfindungsgema-
Ben SMD-Klemme 2 handelt es sich insbesondere um eine SMD-Anschlussklemme oder eine
SMD-Verbindungsklemme.

[0037] Die SMD-Klemme 2 weist wenigstens zwei oder auch mehr - hier drei - Kontaktkérper 3
auf. Die Kontaktkérper 3 wiederum weisen jeweils einen Klemmkérper 30 mit einer Klemmstelle
K zur Befestigung eines hier nicht dargestellten elektrischen Leiters in einer Einsteckrichtung E
auf. Wie den Figuren 1, 3 sowie 6 bis 9 im Wesentlichen zu entnehmen ist, kann jeder der Klemm-
kérper 30 einen Kontaktrahmen 32 sowie eine darin gehaltene Klemmfeder 33 zum bevorzugt
werkzeuglosen und ferner bevorzugt I6sbaren Aufnehmen eines in Einsteckrichtung E eingefihr-
ten elektrischen Leiters aufweisen. Die Klemmfeder 33 kann hierzu einen Kontaktschenkel auf-
weisen, welcher mit einem Klemmabschnitt des Kontaktrahmens 32 die Klemmstelle K bildet und
zu dem Klemmabschnitt hin vorgespannt ist. Der Kontakischenkel kann zwischen einer so ge-
schlossenen Position und einer gedffneten Position, in der der Kontaktschenkel von dem Klemm-
abschnitt zum Einfiihren eines elektrischen Leiters beabstandet ist, bewegt werden. Alternativ
kann die Klemmestelle K auch auf andere Weise, beispielsweise mittels Schraubverbindung, be-
reitgestellt werden.

[0038] Des Weiteren weist jeder der Kontaktkdrper 3 einen sich in einer Ebene X erstreckenden,
flachigen Anschlussbereich 31 zur Oberflachenmontage der SMD-Klemme 2 auf einer Leiter-
platte L. Diese Anschlussbereiche 31 sind, wie in den Ausflihrungsbeispielen dargestellt, insbe-
sondere als so genannte Kontakifahnen ausgebildet, welche flachig auf korrespondierende An-
schlussstellen A einer Leiterplatte L aufgesetzt und dann mit diesen elektrisch (bspw. mittels L6t-
verbindung) verbunden werden. Die Anschlussbereiche 31 aller Kontaktkdrper 3 kénnen sich be-
vorzugt in derselben Ebene X erstrecken. Der Anschlussbereich 31 kann sich bevorzugt im We-
sentlichen parallel zur jeweiligen Einsteckrichtung E erstrecken. Jeder Anschlussbereich 31 kann,
wie dargestellt, mehrere - hier zwei - Anschlussabschnitte 34 aufweisen, welche jeder fir sich
bspw. als Kontaktfahne ausgebildet sein kann.

[0039] Zwischen jeweils zwei benachbarten Kontaktkdrpern erstreckt sich eine wenigstens einen
Teil dieser Kontaktkorper 3, vorzugsweise deren Klemmkdrper 30, seitlich trennende Isolations-
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wand 4 derart, um auf einer den Kontaktkérpern 3 abgewandten Seite der Ebene X mit einem
Vorsprungabschnitt 40 vorzustehen. Diese Vorsprungabschnitte 40 sind bspw. deutlich in den
Figuren 6 und 7 zu erkennen und hier als unterseitig vorstehende Wandabschnitte bzw. Stege
bereitgestellt. Die Vorsprungabschnitte 40 bilden also den entsprechend vorstehenden Abschnitt
der Isolationswand 4 fort. Wie den Figuren 6 und 7 ebenso zu entnehmen ist, sind diese Vor-
sprungabschnitte 40 aufgrund ihrer vorbeschriebenen Ausgestaltung und Positionierung folglich
derart ausgebildet, dass sie eine Luft- und Kriechstrecke jeweils benachbarter Kontaktkérper 3
verlangert; im Vergleich zu gleichen SMD- Klemmen ohne entsprechende Vorsprungabschnitte
40.

[0040] Wie insbesondere den Figuren 1, 3, 7 und 9 zu entnehmen ist, sind die Einsteckrichtungen
E der Kontaktkdrper 3 bevorzugt alle parallel zu einander ausgerichtet. Wie ebenso den Figuren
1, 7 und 9 einfach zu entnehmen ist, erstrecken sich die Einsteckrichtungen E bevorzugt alle
parallel zur Ebene X.

[0041] Wie insbesondere den Figuren 1, 3 sowie 6 bis 9 zu entnehmen ist, sind die Kontaktkorper
3 bezilglich der Einsteckrichtung E seitlich in Reihe nebeneinander angeordnet und vorzugsweise
zur Ebenen X parallel verteilt.

[0042] Die SMD-Klemme 2 kann ferner wenigstens eine weitere Isolationswand 5 aufweisen,
welche wenigstens einen der duBBeren Kontakikrper 3 der in Reihe angeordneten Kontaktkorper
3 an einer bezliglich dem Kontaktkdrper 3 der Isolationswand 4 abgewandten Seite seitlich be-
grenzt. In dem hier dargestellten Ausfiihrungsbeispiel weist die SMD-Klemme 2 wenigstens zwei
weitere Isolationswande 5 auf, welche wenigstens beide duBere Kontaktkérper 3 der in Reihe
angeordneten Kontaktkdrper 3 an einer beziliglich dem jeweiligen Kontaktkdrper 3 der Isolations-
wand 4 abgewandten Seite seitlich begrenzt. Die weitere Isolationswand 5 erstreckt sich dabei
ebenso entlang wenigstens eines Teils des zugeordneten Kontaktkdrpers 3 und vorzugsweise
des zugeordneten Klemmkdrpers 30 bezliglich der Einsteckrichtung E seitlich begrenzend derart,
um auf einer dem Kontaktkdrper 3 abgewandten Seite der Ebene X mit einem weiteren Vorsprun-
gabschnitt 50 vorzustehen. Diese weiteren Vorsprungabschnitte 50 sind besonders deutlich in
der Figur 9 zu erkennen.

[0043] Wie der Figur 9 zu entnehmen ist, kbnnen wenigstens die weiteren Vorsprungabschnitte
50 und bevorzugt die gesamte weitere Isolationswand 5 hier in Richtung quer zu ihrer Erstre-
ckungsrichtung gesehen, also hier quer der Einsteckrichtung E des zugeordneten Kontaktkdrpers
3 gesehen, schmaler und hier bevorzugt halb so breit wie die anderen Isolationswande 4 bzw.
Vorsprungabschnitte 40 ausgebildet sein. Somit kann eine insgesamt schmale bzw. kompakte
Bauform erzielt werden. Beispielsweise bei Kombination zweier solcher SMD-Klemmen 2 zur An-
ordnung in Reihe nebeneinander bilden dann die jeweils hier seitlich auBeren (weiteren) Vor-
sprungabschnitte 50 mit den zugehdrigen Isolationswéanden 5 eine Breite, welche derjenigen der
Vorsprungabschnitte 40 sowie der zugehdrigen Isolationswande 4 entspricht. Somit wird automa-
tisch fir alle Kontaktkérper 3 auch bei mehreren nebeneinander angeordneten SMD-Klemmen 2
- mithin auch SMD-Klemme 2 ibergreifend - dieselbe bzw. eine gewlinschte Luft- und Kriechstre-
cke bereitgestellt. Dies ermdglicht eine maximal kompakte Bauweise bei Einhaltung definierter
bzw. gewlinschter Luft- und Kriechstrecken.

[0044] An dieser Stelle sei angemerkt, dass neben der hier dargestellten SMD-Klemme 2 mit
mehreren Kontaktkdrpern 3 es auch denkbar ist, in seiner einfachsten Ausgestaltungsform eine
SMD-Klemme 2 bereitzustellen, welche nur einen Kontaktkérper 3 aufweist. Dieser weist dann
ebenso einen Klemmkdrper 30 mit Klemmstelle K zur Befestigung eines elektrischen Leiters in
einer Einsteckrichtung E auf. Ebenso weist der Kontaktkdrper 3 dann entsprechen einen sich in
einer Ebene X erstreckenden, flachigen Anschlussbereich 31 zur Oberflachenmontage der SMD-
Klemme 2 auf einer Leiterplatte L auf. Diese einfache Form einer SMD-Klemme 2 weist dann
ferner eine Isolationswand 4 auf, welche sich entlang wenigstens eines Teils des Kontaktkdrpers
3, vorzugsweise des Klemmkérpers 30, bezliglich der Einsteckrichtung E seitlich begrenzend
derart erstreckt, um auf einer dem Kontaktkérper 3 abgewandten Seite der Ebene X mit einem
entsprechenden Vorsprungabschnitt 40 vorzustehen. Ordnet man mehrere dieser einfachen
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SMD-Klemmen 2 nebeneinander an, bringt jede ihre eigene Isolationswand zu der dann benach-
bart angeordneten SMD-Klemme 2 mit, sodass zwischen allen dann nebeneinander in Reihe an-
geordneten Kontaktkérpern 3 eine entsprechende Luft- und Kriechstrecke geman der Ausgestal-
tung der Vorsprungabschnitte 40 bereitgestellt wird.

[0045] Auch bei der einfachen Ausgestaltungsform der SMD-Klemme 2 ist es denkbar, dass
diese ferner eine weitere Isolationswand 5 aufweist, welche den Kontaktkérper 3 an einer beziig-
lich dem Kontaktkdrper 3 der Isolationswand 4 abgewandten Seite seitlich begrenzt, wobei sich
die weitere Isolationswand 5 ebenso entlang wenigstens eines Teils des Kontaktkérpers 3, vor-
zugsweise des Klemmkdrpers 30, beziliglich der Einsteckrichtung E seitlich begrenzend derart
erstreckt, um auf einer dem Kontaktkérper 3 abgewandten Seite der Ebene X mit einem weiteren
Vorsprungabschnitt 50 vorzustehen.

[0046] Im Gegensatz zu der Variante mit mehreren Kontaktkérpern 3 je SMD-Klemme 2 kann die
einfache Ausgestaltung der SMD-Klemme 2 eine besonders hohe Flexibilitdt beziiglich der Zu-
sammenstellung und insbesondere der Anzahl der zur verwendenden Pole bieten. Hingegen bie-
tet die SMD-Klemme 2 mit mehreren Kontaktkdrpern 3 den Vorteil eines verbesserten Handlings.

[0047] Die Isolationswande 4, 5 (einschlieBlich ihrer Vorsprungabschnitte 40, 50) sind bevorzugt
parallel zueinander ausgerichtet, wie dies bspw. den Figuren 1, 7 und 9 deutlich zu entnehmen
ist. Dies sorgt fir eine besonders kompakte Bauform bei sicherer isolierender Abgrenzung der
benachbarten Kontaktkdrper 3 voneinander.

[0048] Die Isolationswand 4, vorzugsweise ebenso die weitere Isolationswand 5, kann sich be-
vorzugt derart erstrecken, dass sie sich entlang wenigstens des Teils des Kontaktkdrpers 3 er-
streckt, welcher sich quer zur Einsteckrichtung E und parallel zur Ebene X am weitesten seitlich
nach aufB3en erstreckt; mithin also der benachbarten Isolationswand 4, 5 am nachsten kommt bzw.
dem benachbarten Kontaktkdrper 3 am néachsten ist. Insofern kann die Isolationswand 4, 5 in
einer besonders beglinstigten Position zur Luft- und Kriechstreckenverlangerung vorgesehen
werden.

[0049] Wie insbesondere den Figuren 6 und 8 zu entnehmen ist, kbnnen sich die Isolationswande
4, vorzugsweise ebenso die weiteren Isolationswande 5, in Einsteckrichtung E entlang des ge-
samten ihnen benachbarten Klemmkdrpers 30 oder Kontaktkdrpers 3 erstrecken. Diese kdnnen
dabei vorzugsweise beziiglich der Einsteckrichtung E in und/oder entgegen der Einsteckrichtung
E Gber den Klemmkorper 30 (wie in den Figuren 6 und 8 zu erkennen ist) und weiter bevorzugt
sogar Uber den gesamten Kontaktkérper 3 vorstehen. Somit kann je nach Ausgestaltung des
Kontaktkérpers 3, die Luft- und Kriechstrecke beliebig eingestellt werden.

[0050] Wie insbesondere den Figuren 1 bis 4 und 6 bis 9 zu entnehmen ist, kann die SMD-
Klemme 2 ferner ein Isolationsgehduse 6 aufweisen, in welchem der oder die Kontaktkdrper 3
wenigstens teilweise aufgenommen sind. Zur Ermdglichung einer Oberflachenmontage sind hier
wenigstens die Anschlussbereiche 31 aus dem Isolationsgehause 6 nach auf3en weisend bereit-
gestellt bzw. freigelegt. In einer besonders bevorzugten Ausgestaltungsform ist die Isolations-
wand 4 und ferner die weitere Isolationswand 5, wenn vorhanden, integral mit dem Isolationsge-
h&use 6 ausgebildet. Dies erleichtert insbesondere die Herstellung eines entsprechenden Isola-
tionsgehduses 6. Das Isolationsgehause 6 kann bspw. als (einteiliges) Spritzgussteil hergestellt
sein. Das Isolationsgehause 6 weist bevorzugt einen Leitereinfiihrkanal 60, welcher hier in Ein-
steckrichtung E zu der Klemmstelle K hin verlauft.

[0051] Wie bereits einleitend ausgefiihrt, zeigen die Figuren ebenso eine SMD-Klemmenanord-
nung 1. Diese ist in den Figuren 1 bis 4 dargestellt. Die SMD-Klemmenanordnung 1 weist dabei
wenigstens eine der erfindungsgemaBen SMD-Klemmen 2 auf. In dem hier dargestellten Ausfiih-
rungsbeispiel der Figuren 1 bis 4 sind hier zwei SMD-Klemmen 2 gemafi dem Ausfiihrungsbei-
spiel der Figuren 6 und 7 vorgesehen.

[0052] Dariiber hinaus weist die SMD-Klemmenanordnung 1 ferner eine Leiterplatte L auf. Die
Leiterplatte L weist wiederum eine mit dem Anschlussbereich 31 der SMD-Klemme 2 korrespon-
dierenden Anschlussstelle A bzw. mit den Anschlussbereichen 31 der SMD-Klemme 2 korres-
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pondierende Anschlussstellen A, Uber die die SMD-Klemme(n) 2 mit der Leiterplatte L in Ober-
flachenmontage verbunden sind. Die Leiterplatte L weist je Vorsprungabschnitt 40, 50 eine Aus-
nehmung Z auf, wie dies beispielhaft der Figur 5 und auch der Figur 4 zu entnehmen ist. In diese
Ausnehmungen Z ragt der jeweils zugeordnete Vorsprungabschnitt 40, 50 hinein, wie dies insbe-
sondere der perspektivischen Unteransicht der SMD-Klemmenanordnung 1 gemaf Figur 4 zu
entnehmen ist. Wie hier gut zu erkennen ist, ist die mittlere Ausnehmung Z zwischen den beiden
SMD-Klemmen 2 offen; also nicht durch einen Vorsprungabschnitt 40, 50 belegt. Dies liegt daran,
dass die hier verwendete SMD-Klemme 2 lediglich zwischen den Klemmkd&rpern 30 jeweils eine
Isolationswand 4 aufweist, nicht jedoch seitlich auBen an der SMD-Klemme 2, wie dies bei dem
Ausfiihrungsbeispiel der Figuren 8 und 9 der Fall ist. Insofern muss ggf. zwischen diesen benach-
barten SMD-Klemmen 2 ein gréBerer Abstand gewahlt werden, als dieser zwischen den Kontakt-
kdérpern 3 der erfindungsgeméaBen SMD-Klemme 2 der Fall ist, um eine entsprechende Luft- und
Kriechstreckenanforderung zu erflllen. Um jedoch auch diese SMD- Klemmen 2 mit benachbar-
ten SMD-Klemmen kompakter verbauen zu kénnen, kann bspw. eine hier in den Figuren 8 und 9
dargestellte SMD-Klemme 2 verwendet werden. Bei benachbarter Anordnung derselben liegen
dann die jeweils auBeren und einander zugewandten weiteren Isolationswande 5 zusammen mit
ihren Vorsprungabschnitten 50 aneinander an und bilden somit eine dazwischenliegende kombi-
nierte Luft- und Kriechstreckenverlangernde MaBnahme. Um diese SMD-Klemmen 2 dann mdg-
lichst kompakt nebeneinander anzuordnen, weisen, wie in den Figuren 8 und 9 dargestellt, die
hier jeweils auBeren weiteren Isolationswénde 5 samt Vorsprungabschnitten 50 eine geringere
Breite B5 als die Breite B4 der anderen Isolationswande 4 und deren Vorsprungabschnitte 40 auf.
Somit ergibt sich bei zwei benachbart nebeneinander angeordneten und tber die benachbarten
weiteren Isolationswande 5 samt entsprechender Vorsprungabschnitte 50 aneinander anliegen-
den SMD-Klemmen 2 im Bereich der kombinierten weiteren Isolationswande 5 eine vergleichbare
Breite und somit Luft- und Kriechstreckenlange, wie sie sich zwischen den mit der Isolationswand
4 getrennten Kontaktkérpern 3 der einzelnen SMD-Klemme 2 ergibt.

[0053] Wie ebenso den Figuren 4 und 5 zu entnehmen ist, kdnnen die Ausnehmungen Z als
Durchgangséffnungen ausgebildet sein. Der oder die Vorsprungabschnitte 40, 50 kénnen dann
wenigstens teilweise in die jeweilige Durchgangséffnung hineinragen oder alternativ die Leiter-
platte L via die jeweilige Durchgangs6éffnung auch vollstandig durchragen. Somit kann, je nach
Ausgestaltung der entsprechenden Vorsprungabschnitte 40, 50, eine beliebige Luft- und Kriech-
streckenverlangerung erzielt werden, oder auch SMD-Klemmen 2 mit unterschiedlich weit vorra-
genden Vorsprungabschnitten 40, 50 mit der entsprechenden Leiterplatte L verbaut werden.

[0054] Die vorliegende Erfindung ist durch die vorbeschriebenen Ausfiihrungsbeispiele nicht be-
schrankt, sofern sie vom Gegenstand der folgenden Anspriiche umfasst ist. Insbesondere kann
die Anzahl der Isolationswande 4, 5 sowie zugehdriger Vorsprungabschnitte 40, 50 variieren und
bspw. durch eine Uber die Kontaktkdrper 3 verkdrperte Anzahl an Polen N entsprechend (N-1),
(N), oder auch (N+1) betragen. Die SMD-Klemmen 2 sind in der Anzahl ihrer Pole durch die
Erfindung nicht beschrankt.
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Anspriiche

1.

SMD-Klemme (2), insbesondere SMD-Anschluss- oder SMD-Verbindungsklemme, aufwei-
send einen Kontaktkdrper (3) sowie eine Isolationswand (4),
dadurch gekennzeichnet,
dass der Kontaktkérper (3) aufweist:
+ einen Klemmkérper (30) mit einer Klemmstelle (K) zur Befestigung eines elektrischen
Leiters in einer Einsteckrichtung (E), und
+ einen sich in einer Ebene (X) erstreckenden, flachigen Anschlussbereich (31) zur Ober-
flachenmontage der SMD-Klemme (2) auf einer Leiterplatte (L), und
dass die Isolationswand (4) sich entlang wenigstens eines Teils des Kontaktkdrpers (3) be-
zlglich der Einsteckrichtung (E) seitlich begrenzend derart erstreckt, um auf einer dem Kon-
taktkdrper (3) abgewandten Seite der Ebene (X) mit einem Vorsprungabschnitt (40) vorzu-
stehen.

SMD-Klemme (2) geman Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,

dass die SMD-Klemme (2) ferner eine weitere Isolationswand (5) aufweist, welche den Kon-
taktkdrper (3) an einer bezliglich dem Kontaktkdrper (3) der Isolationswand (4) abgewandten
Seite seitlich begrenzt, wobei sich die weitere Isolationswand (5) ebenso entlang wenigstens
eines Teils des Kontaktkbrpers (3) bezuglich der Einsteckrichtung (E) seitlich begrenzend
derart erstreckt, um auf einer dem Kontaktkérper (3) abgewandten Seite der Ebene (X) mit
einem weiteren Vorsprungabschnitt (50) vorzustehen.

SMD-Klemme (2), insbesondere SMD-Anschluss- oder SMD-Verbindungsklemme,
dadurch gekennzeichnet,
dass die SMD-Klemme (2) aufweist:
wenigstens zwei oder mehr Kontaktkérper (3) mit jeweils
+ einem Klemmkérper (30) mit einer Klemmestelle (K) zur Befestigung eines elektrischen
Leiters in einer Einsteckrichtung (E),
» einem sich in einer Ebene (X) erstreckenden, flachigen Anschlussbereich (31) zur
Oberflachenmontage der SMD-Klemme (2) auf einer Leiterplatte (L),
wobei sich die Anschlussbereiche (31) aller Kontaktkdrper (3) in derselben Ebene (X) erstre-
cken,
wobei zwischen jeweils zwei benachbarten Kontaktkdrpern (3) eine wenigstens einen Teil
der Kontaktkdrper (3) seitlich trennende Isolationswand (4) derart erstreckt, um auf einer den
Kontaktkdrpern (3) abgewandten Seite der Ebene (X) mit einem Vorsprungabschnitt (40)
vorzustehen.

SMD-Klemme (2) geman Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet,

dass die Einsteckrichtungen (E) der Kontaktkdrper (3) parallel zueinander und bevorzugt
ferner parallel zur Ebene (X) ausgerichtet sind; und/oder

dass die Kontaktkdrper (3) bezlglich der Einsteckrichtungen (E) seitlich in Reihe nebenei-
nander angeordnet sind, vorzugsweise zur Ebene (X) parallel verteilt sind.

SMD-Klemme (2) gemaf Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet,

dass die SMD-Klemme (2) ferner wenigstens eine weitere Isolationswand (5) aufweist, wel-
che wenigstens einen, oder wenigstens zwei weitere Isolationswande (5), welche wenigstens
beide duBere Kontaktkdrper (3) der in Reihe angeordneten Kontaktkdrper (3) an einer be-
zlglich dem Kontaktkérper (3) der Isolationswand (4) abgewandten Seite seitlich begrenzt,
wobei sich die weitere Isolationswand (5) ebenso entlang wenigstens eines Teils des zuge-
ordneten Kontaktkorpers (3) beziglich der Einsteckrichtung (E) seitlich begrenzend derart
erstreckt, um auf einer dem Kontaktkérper (3) abgewandten Seite der Ebene (X) mit einem
weiteren Vorsprungabschnitt (50) vorzustehen.

SMD-Klemme (2) geman Anspruch 2 oder 5, dadurch gekennzeichnet,
dass wenigstens die weiteren Vorsprungabschnitte (50) und bevorzugt die gesamte weitere
Isolationswand (5) in Richtung quer zur Einsteckrichtung (E) des zugeordneten Kontakikor-
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pers (3) gesehen, schmaler als und vorzugsweise halb so breit wie die oder eine der Isolati-
onswande (4) oder deren Vorsprungabschnitte (40) ausgebildet ist.

7. SMD-Klemme (2) gemaB einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeich-
het,
dass die Isolationswand (4), vorzugsweise ebenso die weitere Isolationswand (5), sich derart
erstreckt, dass sie sich entlang wenigstens des Teils des Kontakikorpers (3) erstreckt, wel-
cher sich quer zur Einsteckrichtung (E) und parallel zur Ebene (X) am weitesten seitlich nach
auf3en erstreckt; und/oder
dass die Isolationswand (4), vorzugsweise ebenso die weitere Isolationswand (5), sich in
Einsteckrichtung (E) entlang des gesamten ihnen benachbarten Klemmkérpers (30) oder
Kontaktkdrpers (3) erstreckt, vorzugsweise beziliglich der Einsteckrichtung (E) in und/oder
entgegen der Einsteckrichtung (E) Ober den Klemmkérper (30) und weiter bevorzugt den
gesamten Kontaktkorper (3) vorsteht.

8. SMD-Klemme (2) gemaB einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeich-
het,
dass jeder der Klemmkdrper (30) einen Kontaktrahmen (32) sowie eine darin gehaltene
Klemmfeder (33) zum bevorzugt werkzeuglosen und ferner bevorzugt I6sbaren Aufnehmen
eines in Einsteckrichtung (E) eingefiihrten elektrischen Leiters aufweist.

9. SMD-Klemme (2) gemaB einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeich-
het,
dass die SMD-Klemme (2) ferner ein Isolationsgehause (6) aufweist, in welchem der oder
die Kontaktkdrper (3) wenigstens teilweise aufgenommen sind, wobei bevorzugt die Isolati-
onswand (4), ferner vorzugsweise die weitere Isolationswand (5), integral mit dem Isolati-
onsgehause (6) ausgebildet ist.

10. SMD-Klemmenanordnung (1), dadurch gekennzeichnet,
dass die SMD-Klemmenanordnung (1) aufweist:
+ wenigstens eine SMD-Klemme (2) gemaf einem der vorhergehenden Anspriiche, und
+ wenigstens eine Leiterplatte (L) mit dem/den Anschlussbereich(en) (31) der SMD-
Klemme (2) korrespondierender/n Anschlussstelle(n), Giber die die SMD-Klemme(n) (2)
mit der Leiterplatte (L) in Oberflachenmontage verbunden sind, wobei die Leiterplatte
(L) je Vorsprungabschnitt (40, 50) eine Ausnehmung (Z) aufweist, in welche der jewei-
lige Vorsprungabschnitt (40, 50) hineinragt,
wobei die Ausnehmung(en) (Z) als Durchgangséffnung(en) ausgebildet ist/sind,
wobei der oder die Vorsprungabschnitte (40, 50) wenigstens teilweise in die jeweilige Durch-
gangs6ffnung hineinragen oder die Leiterplatte (L) via die Durchgangséffnung vollsténdig
durchragen.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen
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Ssterreichisches

Recherchenbericht zu GM 50264/2020 g:}a‘i:mi:amt

Klassifikation des Anmeldungsgegenstands gemaB IPC:
HOIR 4/48 (2006.01); HOIR 4/70 (2006.01); HOIR 12/51 (2011.01); HOIR 12/71 (2011.01); HOIR
12/70 (2011.01)

Klassifikation des Anmeldungsgegenstands geman CPC:
HOIR 4/4818 (2013.01); HOIR 4/70 (2013.01); HOIR 12/515 (2013.01); HOIR 12/718 (2013.01);
HOIR 12/707 (2013.01)

Recherchierter Priifstoff (Klassifikation):
HO1R

Konsultierte Online-Datenbank:
WPIAP, EPODOC, PATDEW, PATENW, IEEEXplore, ScienceDirect

Dieser Recherchenbericht wurde zu den am 15.12.2020 eingereichten Anspriichen 1-10 erstellt.

Bezeichnung der Veroffentlichung:
Kategorie” Landercode, Verdffentlichungsnummer, Dokumentart (Anmelder), Verdffentlichungs-
datum, Textstelle oder Figur soweit erforderlich

Betreffend An-
spruch

A DE 19757938 Al (ASEA BROWN BOVERI) 0l1l. Juli 1999 (01.07.1999) 1-10

Figuren 2, 3; Zusammenfassung

A DE 102006052211 Al (SIEMENS AG OESTERREICH) 08. Mai 2008 1-10
(08.05.2008)

Figuren; Zusammenfassung

A WO 2014124475 A2 (TRIDONIC CONNECTION TECHNOLOGY) 21. Au- 1-10
gust 2014 (21.08.2014)

Figuren; Zusammenfassung

A Us 2015056868 Al (GOOSSENS THIERRY) 26. Februar 2015 1-10
(26.02.2015)

Figuren 2, 4-6; Zusammenfassung

A DE 202014104938 Ul (ELECTRO TERMINAL) 19. Januar 2016 1-10
(19.01.2016)

Figuren; Zusammenfassung

A DE 202015103005 Ul (ELECTRO TERMINAL) 14. September 2016 1-10
(14.09.2016)

Figuren; Zusammenfassung

Datum der Beendigung der Recherche: - Prifer(in):
29.07.2022 Seite 1 von 1 MESA PASCASIO Johannes

‘) Kategorien der angefiihrten Dokumente: A Veréffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert.
X Verbffentlichung von besonderer Bedeutung: der Anmeldungsgegen- P Dokument, das von Bedeutung ist (Kategorien X oder Y), jedoch nach
stand kann allein aufgrund dieser Druckschrift nicht als neu bzw. auf erfin- dem Prioritatstag der Anmeldung verdffentlicht wurde.
derischer Tatigkeit beruhend betrachtet werden. E Dokument, das von besonderer Bedeutung ist (Kategorie X), aus dem
Y Veroffentlichung von Bedeutung: der Anmeldungsgegenstand kann nicht ein ,élteres Recht’ hervorgehen kénnte (friiheres Anmeldedatum, jedoch
als auf erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Ver- nachveréffentlicht, Schutz ist in Osterreich méglich, wirde Neuheit in
offentlichung mit einer oder mehreren weiteren Veréffentlichungen dieser Frage stellen).
Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung fiir einen & Verdffentlichung, die Mitglied der selben Patentfamilie ist.

Fachmann naheliegend ist.
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